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2021年我国集成电路产量
3594亿块，同比增长33.3%

       2021 年，我国电子信息制造业增加值和出口
交货值实现两位数增长；实现利润高速增长；固
定资产投资增速明显加快。

一、生产增速稳中有升

       2021 年，全国规模以上电子信息制造业增加
值比上年增长 15.7%，在 41 个大类行业中，排名
第 6，增速创下近十年新高，较上年加快 8.0 个百
分 点；增 速 比 同 期 规 模 以 上 工 业 增 加 值 增 速 高
6.1 个百分点，差距较 2020 年有所扩大，但较高技
术制造业增加值增速低 2.5 个百分点；两年平均
增长 11.6%，比工业增加值两年平均增速高 5.5 个
百分点，对工业生产拉动作用明显。

图 1  2012—2021 年电子信息制造业和工业增加            
                           值增速情况

       12 月份，电子信息制造业增加值同比增长
12.0%，增速比上年同期提高 0.6 个百分点。从月
度增速看，整体保持平稳态势。

     

图 2  2020 年 12 月份以来电子信息制造业和工业             
                    增加值分月增速情况

       2021 年，主要产品中，手机产量 17.6 亿台，同
比增长 7%，其中智能手机产量 12.7 亿台，同比增
长 9%；微型计算机设备产量 4.7 亿台，同比增长
22.3%；集 成 电 路 产 量 3594 亿 块，同 比 增 长
33.3%。

二、出口交货值增速加快

       2021 年，规模以上电子信息制造业企业出口
交货值比上年增长 12.7%，增速较上年加快 6.3 个
百分点，但比同期规模以上工业企业出口交货值增
速低 5 个百分点。两年平均增长 9.5%，较工业两年
平均增速高 1.2 个百分点。
       12 月份，规模以上电子信息制造业企业出口
交货值同比增长 12.6%，增速比上年同期回落 4.7
个百分点。



02

INFORMATION
芯资讯

     

图 3  2012—2021 年电子信息制造业和工业企业     
                     出口交货值增速情况

       据海关统计，2021 年，我国出口笔记本电脑
2.2 亿台，同比增长 22.4%；出口手机 9.5 亿台，
同比下降 1.2%；出口集成电路 3107 亿个，同比
增长 19.6%；进口集成电路 6354.8 亿个，同比增
长 16.9%。

三、企业利润实现较快增长

       2021 年，规模以上电子信息制造业实现营业
收入 141285 亿元 , 比上年增长 14.7%，增速较上
年提高 6.4 个百分点，两年平均增长 11.5%。
       营业成本 121544 亿元，同比增长 13.7%，增
速较上年提高 5.6 个百分点。
       实 现 利 润 总 额 8283 亿 元，比 上 年 增 长
38.9%，两年平均增长 27.6%，增速较规模以上工
业企业利润高 4.6 个百分点，但较高技术制造业利
润低 9.5 个百分点。营业收入利润率为 5.9%，比上
年提高 1 个百分点，但较规模以上工业企业营业收
入利润率低 0.9 个百分点。

图 4  2012—2021 年电子信息制造业和工业企业  
                    利润总额增速情况

四、固定资产投资增速反弹

       2021 年，电子信息制造业固定资产投资比上
年增长 22.3%，增速比同期制造业（13.5%）、高技
术制造业（22.2%）分别高 8.8 和 0.1 个百分点；
在制造业行业投资增速中排名第三，仅次于专用设
备 制 造 业（24.3%）和 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业

（23.3%）。
       在全球集成电路制造产能持续紧张背景下，近
两年我国集成电路相关领域投资活跃，实现半导体
器件设备、电子元件及电子专用材料制造投资额的
大幅增长，带动电子信息制造业固定资产投资两年
平均增长 17.3%，远高于制造业两年平均的 5.8%。

图 5  2012—2021 年电子信息制造业和制造业固  
                    定资产投资增速情况

（文中统计数据除注明外，其余均为国家统计局数

据或据此测算）

              （来源：工业和信息化部运行监测协调局）
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       2022 年 1 月，芯思想研究院（ChipInsights）发布 2021 年全球专属晶圆代工情况。

       2021 年全球 24 家专属晶圆代工整体营收达到 5626 亿元人民币，较 2020 年增长了 21.64%。
       2021 年前十大专属晶圆代工整体营收较 2020 年增长了 20%，整体市占率减少了 1.3 个百分点。2021 年
前十大专属晶圆代工公司与 2020 年没有变化。
       根据总部所在地划分，前十大专属晶圆代工公司中，中国大陆有两家（中芯国际 SMIC、华虹集团
HuaHong），且占据了第四和第五的位置，2021 年整体市占率为 9.51%，较 2020 年增加 0.64 个百分点；中
国台湾有五家（台积电 TSMC、联电 UMC、力积电 Powerchip、世界先进 VIS、稳懋 WIN），整体市占率为
75%，较 2020 年的 76.7% 减少 1.7 个百分点；美国一家（格芯 GlobalFoundries），市占率为 7.43%，较     
2020 年减少 0.35 个百分点；以色列一家（托塔 Tower），市占率为 1.71%，与 2020 年持平；韩国一家（东部
高科 DB HiTEK），市占率为 1.3%，较 2020 年减少 0.02 个百分点。
       2020 年前十大专属晶圆代工公司中，除稳懋（WIN）只有不到 2% 的成长外，其他 9 家都有两位数的成长。
增幅排名前三的都超过 30%，增幅最高的是力积电（Powerchip），年增幅达 46.6%；其次是华虹集团

（HuaHong），增幅达 40.7%；增幅排名第三的是世界先进（VIS），达 31.9%。

                                                                                                                                               （来源： 芯思想）

 

2021年全球专属晶圆代工
排名榜
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                                                                         图源：美联社

       集微网消息，台积电 2 月 10 日公布的财报显示，该公司 1 月营收达 1721.76 亿元新台币（单位下同），月
增 10.8%，年增 35.8%。
       据悉，台积电 2021 年 12 月营收约为 1553.82 亿元，月增 4.8%，年增 32.4%。
       在资本支出方面，台积电曾在上个月的法说会上指出，2021 年资本支出花费 300 亿美元，预计 2022 年为
400~440 亿美元。70~80% 的支出花费在先进制程，10% 花在先进封装，10~20% 花在特殊制程。
       在长期毛利率和制程占比方面，台积电表示，毛利率将会维持在 53% 或以上。N5 需求因手机、HPC 持续
强劲；N4P 较 N5 提高 11% 效能，22% 电源效率，预计将于 2022H2 量产，会支持特殊的 HPC 应用；N4X 也
是 5nm 加强版，将于 2023H1 量产。不过，N5 会是长期制程，在未来几年持续主导。此外，N3 将会继续采用
FinFET 工艺，2022H2 开始量产。

                                                                                                                                               （来源：集微网）

 

台积电1月营收达1721.76亿元
新台币，年增35.8%
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                                                                    图源：日经亚洲

       集微网消息，2022 年 2 月 9 日，瑞萨电子发布了 2021 年度的财务业绩。截至 2021 年 12 月 31 日，瑞萨
2021 年全年营业收入 9944.18 亿日元，同比增长 38.9%；营业利润 1836.01 亿日元，同比增长 181.8%。

                                                                          图源：瑞萨

  瑞萨2021年营收提升38.9%，
预计因汽车芯片推动2022年

仍强劲增长
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       瑞萨 2021 年营收的增长可观，汽车业务的贡献很大。财报显示，2021 年度的汽车业务收入为 4623 亿日
元，同比增长 35.6%，这主要是源于汽车减产后的复苏，其中“汽车控制”和“汽车信息”类别的销售额均有所增
长，2021 年度汽车业务非公认会计准则的营业利润为 1224 亿日元，同比增长 153.2%。

       瑞萨汽车业务主管 Takashi Kataoka 表示，预计汽车芯片的强劲需求将推动销售继续增长。今年，预计汽
车生产将从去年的供应限制中反弹，从而提振对汽车芯片的需求。他还指出，汽车库存仍处于历史低位。此外，
对汽车芯片的需求还受到向电动汽车和 ADAS 等技术转变的推动。
       在全球半导体短缺的背景下，瑞萨电子预计，继 2021 年的强劲表现之后，其收入和利润将在 2022 年实现
强劲增长。

                                                                                                                                               （来源：集微网）
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       集微网消息，恩智浦近日公布了 2021 年第四季度及全年财务业绩。恩智浦实现创纪录的 110.6 亿美元全
年营收，同比增长 28%。2021 Q4 实现 30.4 亿美元营收，同比增长 21%。
       值得一提的是，2021 年第四季度恩智浦汽车业务营收 15.47 亿美元，同比增长 30%，2021 全年汽车业务
营收达 54.93 亿美元，同比增长 44%，占总营收比重近 50%。

恩智浦2021年营收达110.6亿美元，
汽车业务营收占比近半，

同比增长44%
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（来源：集微网）
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       集微网消息，意法半导体公布 2021 年第四季度及全年财务业绩。2021 年第四
季度，意法半导体实现销售收入 35.6 亿美元，同比增长 9.9%；净利润达 7.51 亿美
元，同比增长 28.9%；毛利率高达 45.2%，营业利润率达 24.9%。2021 年全年，意
法半导体实现销售收入 127.6 亿美元，同比增长 24.9%；营业利润率达 19%，毛利
率高达 41.7%。
       2021 年第四季度，意法半导体汽车和功率器件营收 12.26 亿美元，同比增长
28.6%；营业利润增长 129.5%，达 2.16 亿美元，营业利润率为 17.6%。
       意法半导体预计 2022 年第一季度销售收入为 35 亿美元，毛利率约 45%。
       意法半导体首席执行官 Jean-Marc Chery 此前表示，2021 年 ST 的资本支
出达到大约 21 亿美元，其中 14 亿美元将投入全球产能扩建，7 亿美元将用于 ST
的战略计划，为未来做准备。这里的战略计划包括在建的意大利 Agrate 300mm

（12 英寸） 晶圆新厂、意大利 Catania 的碳化硅（SiC）工厂和法国 Tours 的氮化镓 
(GaN) 工厂。此外，ST 也在继续投资扩建在意大利 Catania 和新加坡的 SiC 产能，
以及投资供应链的垂直化整合。计划到 2024 年将 SiC 晶圆产能提高到 2017 年的
10 倍，以支持众多汽车和工业客户的业务增长计划。
       意法半导体计划今年投资 34 亿至 36 亿美元，较 2021 年的 18 亿元投资增加
近一倍，其中包括在意大利 Agrate 12 英寸新晶圆厂建设第一条生产线。

                                                                                                      （来源：集微网）

                                                                                                                                                        

意法半导体公布2021 Q4及全年
财务业绩，汽车与功率器件业务亮眼
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       2 月 10 日，中芯国际发布 2021 年第四季度财报。信息显示，中芯国际 2021 年第四季销售收入 15.8 亿美
元，季增 11.6%，年增 61.1%。2021 年第四季毛利为 5.53 亿美元，季增 18.2%，年增 212.7%。2021 年全年销
售收入为 54.4. 亿美元，年增 39%。
       中芯国际同时发布 2022 年第一季度指引，预期季度收入环比增长 15% 至 17%，毛利率介于 36% 至 38%
的范围内。
       中芯国际管理层评论说：“2021 年，是中芯发展历程中极其不平凡的一年。全球范围的缺芯潮和对本土、
在地制造的旺盛需求给公司带来难得的机遇，实体清单的限制又给公司的发展设置了众多障碍。公司迎难而
上，围绕‘保障生产连续性、满足客户需求、缓解产业链短缺’这一首要任务，精准攻坚克难，并取得喜人成绩。
       2022 年依然是挑战与机遇并存，产能全线紧缺逐步转入结构性紧缺，而中芯国际多年积累下来的产品平
台和产能集中在产业的结构性缺口。公司将坚持合规经营，稳中求进，持续加强与客户、供应商的战略合作，稳
步推进扩产项目，在多元化客户和多产品平台的双储备效应下，锁定存量、开拓增量，构筑产业链新高地。
       基于外部环境相对稳定的前提下，公司预计全年销售收入增速高于代工业平均值，毛利率高于公司 2021
年水平。为了持续推进已有老厂扩建及三个新厂项目，今年依然是投入高峰期，资本开支预计约为 50 亿美元，
产能增量预计高于去年。”

                                                                                                                          （来源：中国半导体行业协会）

 中芯国际发布21Q4财报，
单季销售收入首超15亿美元
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       2 月 10 日，吉利汽车控股有限公司（HK.0175）公布 2022 年 1 月销量数据：
       1 月销量 146,380 辆。其中，吉利汽车（含几何）销量达 122,833 辆；全球新高端品牌领克汽车 1 月销量
18,334 辆；极氪智能科技 1 月交付 3,530 辆；睿蓝汽车销量 1,683 辆。
       在新能源车型领域（含吉利、极氪、几何、睿蓝）1 月销量 17,928 辆，其中纯电车型同比增长约 641%，创历
史新高。几何品牌 1 月销量 10,229 辆，为用户带来极具性价比的纯电优选。吉利汽车旗下新一代换电出行新
势能——睿蓝汽车，1 月销量 1,683 辆，开创新能源时代换电新格局。
       海外出口方面，1 月出口量实现开门红，同比增长 38.5% 至 13,890 辆；Coolray 车型（缤越）表现不俗，
其销量在菲律宾 SUV 细分市场继续保持第一；Okavango（豪越）和 Azkarra（博越 pro）也分别攀升至所属
细分市场的销量第四名。在南半球，Coolray 车型进军智利市场，越级品质获得当地消费者的热烈反响和认可，
销量直指智利细分市场月度前五的宝座。此外，同为吉利汽车“出海“拳头产品的 Tugella( 星越 ) 也收获了海
外专业汽车媒体的认可，成功斩获“2021 年俄罗斯最佳中国车的荣誉”。
       1 月，吉利汽车集团旗下轿车销量为 59,159 辆，SUV 销量为 85,598 辆。其中，中国星 1 月热销 25,077 辆，
为吉利产品向高端价位、高端价值和高端形象带来了突破性进展。目前，中国星系列涵盖星越 L、星瑞、星越 S，
以及今年将上市的星越 L 雷神 Hi·X 油电混动版，构建了轿车 +SUV、燃油 + 新能源、性能 + 节能并存的产品
布局。“中国星 · 旗舰 SUV”星越 L 自上市以来，销量便持续攀升。在刚刚过去的 1 月，星越 L 热销 11,492 辆，
上市半年总销量近 6.5 万辆。“中国星 · 旗舰家轿”星瑞 1 月销量 12,109 辆，持续保持月销过万的稳健热销态
势，以技术自信和产品高价值为家轿市场带来新格局、新价值和新标杆。
       1 月，全球新高端品牌领克汽车实现 2022 年的销量开门红达到 18,334 辆。海外市场方面，领克持续深化

“欧洲计划”和“亚太计划”，已经实现向欧洲、亚太出口的常态化。截至目前，欧洲注册会员达到 8 万名，年内还
将在法国、意大利、西班牙开设 4 家体验店。同时，亚太计划将登陆阿曼、阿联酋、以色列等地。

                                                                                                                （来源：浙江吉利控股集团有限公司）

吉利汽车1月销量14.64万辆
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       集微网报道，日前，AMD 公布了 2021 财年第四季度以及全年财报，财报显示，Q4 营收为 48.26 亿美元，
同比增长 49%，全年营收 164.34 亿美元，同比增长 68%。
       AMD 预计，2022 财年第一季度营收约为 50 亿美元，同比增长约 45%，而在整个 2022 财年，公司的预计
营收将达 215 亿美元左右，同比增长约 31%。
       外媒报道指出，在过去的两年里，搭载 AMD 芯片的 PC 和电子产品销量一直在飙升，AMD 也在最近发布
了性能显着提升的新芯片，这使得这家处理器制造商能够挑战最大的 PC 芯片供应商英特尔。
       AMD 表示，它拥有在 2022 年增长所需的生产能力，在 2021 年 AMD 花费了 10 亿美元来确保长期生产
能力。

                                                                                                                                                （来源：集微网）

   AMD去年营收164亿美元，
同比增长68%
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       为迎接新的一年，MIPI 联盟最近宣布采用最新版本的汽车串行器 - 解串器 (SerDes) 物理层接口 A-PHY 
SM v1.1，将最大下行数据速率从 16 Gbps 提高一倍至 32 Gbps，使可用上行链路数据速率翻倍，并为制造
商提供额外的实施选项。 
       新版本为 OEM 和供应商提供了更大的灵活性，以支持对汽车显示器和传感器（摄像头、激光雷达和雷达）
快速增长的需求。它增强了他们在高级驾驶辅助系统 (ADAS)、数字驾驶舱、车载信息娱乐 (IVI) 和自动驾驶系
统 (ADS) 中实施下一代应用的能力。
       MIPI A-PHY 最初于 2020 年 9 月发布，是第一个行业标准的长距离非对称 SerDes 接口，可在汽车图像
传感器和显示器及其相关电子控制单元 (ECU) 之间提供高性能链接。
       A-PHY 在点对点或菊花链拓扑中提供非对称数据链路，通过单根电缆提供高速单向数据、低速双向控制
数据和可选电源。它具有 15 米的覆盖范围、前所未有的可靠性、高抗噪性和超低延迟。A-PHY 还构成 MIPI 汽
车 SerDes 解决方案 (MASS) 的基础，这是一个端到端框架，用于连接具有内置功能安全性、安全性和数据保
护功能的摄像头、传感器和显示器。

                                                                                                                                 （来源：半导体行业观察）

MIPI宣布：采用A-PHY
 v1.1 SerDes
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公司介绍

       杭州地芯科技有限公司成立于 2018 年，总部位于中国 ( 杭州 ) 人工智能小镇，并在上海及深圳设有公司
分部。公司产品覆盖应用于通信设备、工业电子、物联网等领域的 5G 射频收发机、模拟数字转换芯片和收发链
路，以及物联网射频前端芯片等。作为国家高新技术企业、浙江省科技型中小企业，杭州市雏鹰计划企业以及杭
州市余杭区企业研发中心，地芯致力于成为全球领先的 5G 物联网通信链路模拟射频芯片设计者和高效的物
联网通信解决方案提供商。
·公司目前已经量产的射频前端产品覆盖各种物联网市场，包括蓝牙、Zigbee、WiFi、NB-IOT 等各类应用；性
能成本大幅降低；已经落地数家行业知名客户。
·射频收发机产品已经流片成功，性能大幅领先，可应用于多模物联网，图传，5G 小基站，WiFi 6 以及各类无
线专网等应用。
·获得 2019 中国创新创业大赛浙江省全行业初创组第一名，电子信息组全国初创组第四名的荣誉。
·已授权 16 项集成电路布图设计专利；并有 16 项中美发明专利申请中。
·已经完成 2 轮融资，由知名投资机构、以及国内半导体龙头企业战略投资。

产品介绍

一、FEM

GC1125-5.8G WiFi FEM
产品概述

·GC1125 是一款针对 5.8G WiFi 的射频前端芯片
·内部集成功率放大器（PA）、低噪放（LNA）、开关（Switch）以及控制逻辑部分，可以支持 802.11ac/ax
·封装尺寸为 QFN 2.5mm×2.5mm

产品优势

·低成本硅基工艺
·性能优于同类产品
·集成 PA/LNA/ 开关
·体积极小 性价比高

杭州地芯科技有限公司
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应用场景

系统框图

GC1101-2.4G ISM FEM
产品概述

·GC1101 是一款针对 ISM 2.4GHz 频段的射频前端芯片
·内部集成功率放大器（PA）、低噪放 (LNA)、开关（Switch）以及控制逻辑部分
·封装尺寸为 QFN 16PIN 3mmX3mm

产品优势

·低成本 CMOS 工艺
·性能优于同类产品
·集成 PA/LNA 开关
·体积小 性价比高

应用场景
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系统框图

二、PA

GC0609- 单频 PA
产品概述

·GC0609 是一款针对 902-928MHz 频段的 IOT 专网功率放大器
·4V 的正常工作电压
·封装尺寸为 LGA 2.5mm×2mm

 产品优势

·采用低成本 CMOS 工艺
·支持低压供电且性能出色

应用场景

系统框图



17

ENTERPRISE
芯企业

GC0658- 单频 PA
产品概述

·GC0658 是一款针对 B5/B8 频段的 NB-IOT 功率放大器
·4V 的正常工作电压
·封装尺寸为 LGA 10PIN 2.5mmX2mm

产品优势

·低成本 CMOS 工艺
·支持低压供电且性能出色
·集成 PA/LNA 开关
· 支持多频段

应用场景

系统框图
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公司介绍

       紫光展锐是全球少数全面掌握 2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、蓝牙、电视调频、卫星通信等全场景通信技术的企
业之一，并具备稀缺的大型芯片集成及套片能力。产品包括移动通信中央处理器，基带芯片，AI 芯片，射频前端
芯片，射频芯片等各类通信、计算及控制芯片。
       紫光展锐目前拥有超 5000 名员工，其中 90% 是研发人员。业务覆盖全球 128 个国家，通过全球上百家运
营商的出货认证，拥有包括荣耀、realme、摩托罗拉、海信、诺基亚、传音、联想、中兴、TCL、魅族在内的 500 多
家客户。
       紫光展锐曾五次获得国家科技进步奖，其中特等奖 1 次、一等奖 2 次，已申请专利超过 7000 项，拥有
3G/4G/5G、多卡多待、多模等核心专利。

产品介绍

一、T740——紫光展锐首款 5G 智能终端解决方案

产品概述

       T740 是紫光展锐第一代 5G 智能手机平台，由 5G 基带芯片 V510 和 T710 处理器组成，整体集成度高，
运算性能强，处理效率大幅提升。T740 支持 SA/NSA 双模网络、N41/N78/N79 等 5G 主流频段，以及 5G 和
4G 网络智能无缝切换。

紫光展锐（上海）科技有限公司



产品优势

产品示例

产品参数
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二、T710——高性能 AI 边缘计算平台

产品概述

       作为新一代高性能 AI 边缘计算平台，T710 率先采用了极具创新性的异构双核 NPU 架构，能够灵活应对
越来越复杂的应用场景和越来越高的算力要求。T710 在能效和商业成熟度方面均处于行业领先地位。在 AI、
安全、连接、性能和功耗等方面具有突出优势，可广泛应用于工业、商业、医疗、家庭、教育等领域。T710 凭借其
技术创新和卓越性能，在 2019 年 8 月苏黎世联邦理工学院 AI Benchmark 发布的全球 AI 芯片性能排行榜
中名列第一。
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产品优势

产品参数

21

ENTERPRISE
芯企业



三、V510——首款基于马卡鲁通信技术平台的 5G 基带芯片

产品概述

       V510 是紫光展锐首款基于马卡鲁技术平台的 5G 通信芯片，支持 2G/3G/4G/5G 网络，SA 和 NSA 双模，
全面满足 5G 发展阶段不同的通信和组网需求。支持智能手机、家用 CPE、MiFi、IoT 终端等多种产品，可广泛
应用于不同场景，为全球客户提供无缝 5G 体验。
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产品优势

产品案例

产品参数
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公司介绍

       星汉时空科技（北京）有限公司（以下简称“星汉科技”）是一家专门从事北斗卫星导航定位和授时应用的高
科技企业，成立于 2015 年 9 月，注册资本 3000 万，总部位于北京市中关村软件园区，并在长沙设有研发中心，
现有员工 40 余人，公司拥有一支由多位北斗应用领域的博士、硕士和专家组成的高素质研发队伍。星汉科技以
服务国防为宗旨，以军民融合为契机，以打造北斗领域的国内优质品牌为目标，在北斗时间频率方面， 建立了
守时、授时和应用为一体的完整时间频率服务体系，具有完整的自主研发能力和知识产权。

产品介绍

一、TB-COR01——卫星授时 OEM 模块

产品简介

       TB-COR01 是一款高可靠性、高集成度的 OEM 授时型模块，内部集成了基带和射频芯片，支持北斗 /GPS
双模独立或并行工作。能以多种信号为参考，输出丰富的授时信号类型，同时具备独立的时间保持能力，使用户
能够快速的构建不同形态的授时终端，满足不同应用场景的需求。

主要特色

·同时接收北斗 B1 和 GPS L1 频点信号，独立或并行工作
·输出 1pps、B 码、NTP/PTP、TOD 等授时信号
·采用智能驯服算法，跟踪准确度和稳定度高
·内置高稳晶振，并采用智能守时算法，守时性能好
·低相噪 10MHz 频率输出，可选配超高稳定度或超低相噪
·内部工作状态自检、短路保护
·体积小、功耗低、授时精度高

星汉时空科技（北京）有限公司
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· 满足机载、车载等苛刻环境的使用要求
·尺寸大小和用户接口兼容 Trimble 的 Resolution T

技术参数

二、TE-CPI01——CPCI 授时板卡

产品简介

       TE-CPI01 是一种基于标准 CPCI 总线接口的授时型板卡，可通过接收卫星信号解调出准确的时间信息，
提供连续、独立的时间保持和高精度授时服务。板卡内部采用各类恒温晶振，或选配低功耗 CPT 钟、小型铷原
子钟等，满足不同应用场景的需求。



主要特色

·BD/GPS 双模授时，支持北斗 /GPS 独立授时
·输出 1pps、10MHz 等时间频率信号
·提供 NTP、PTP、TOD 授时功能
·智能优化驯服算法，实现高准确度信号输出
·采用优化时间保持算法，提高长期守时性能
·选配快速稳定、超低相噪模块，性能更优
·采用航天工程标准，实现高可靠性和高稳定性

技术参数
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三、TB-PCI01——PCI/PCIe 授时板卡

产品概述

       TB-PCI01 是一种基于标准 PCI/PCIe 接口的授时型板卡，能同时接收北斗和 GPS 信号共同提供时间信
息和定时信号，并可进行实时切换信号源及动态调整高稳恒温晶振的频率准确度，提供连续、独立的时间保持
和高精度授时服务，满足不同应用场景的需求。

主要特色

·BD/GPS 双模授时，支持北斗 /GPS 独立授时
·输出 1pps、10MHz、NTP、TOD 等时间频率信号
·独有的驯服技术，高精度和高稳定时钟同步
·采用优化时间保持算法，提高长期守时性能
·选配快速稳定、超低相噪模块，性能更优
·支持 Windows、UNIX、Linux 多种操作系统

技术参数
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● 全局快门曝光
● 光学级封装

三、压力传感器信号调理芯片

产品简介

       SIP99X1 系列集成了一个可编程的低噪声的仪表放大器，低功耗 24bits ADC，用于片上补偿与校准的
DSP 以及高精度 DAC 实现模拟电压输出。SIP99X1 系列产品内置了高精度温度传感器，并支持多种片外测温
器件（热敏电阻、二极管等）。配合片上可多次擦写的 MTP，SIP99X1 系列可实现对传感器的灵敏度、零偏、非线
性及其温漂的数字校准和补偿。SIP99X1 系列支持 OWI 配置的模拟输出，包括等压输出和等比输出模式，同时
支持钳位及自我诊断功能。SIP99X1 系列提供可靠的 SOIC-8 形式的封装或晶圆，并提供可批量校准的校准套
件。

系统框图
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电话：86- 571- 86726360
传真：86- 571- 86726367
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